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Galwanoplastyka

Wielokrotnie spotykamy sie z okreslenia-
mi: galwanoplastyka oraz galwanotechnika.
Czy oba te pojecia sg synonimami? Ni¢ po-
dobnego. Galwanotechnika lub galwaniczne

"platerowanie jest to ogdlnie biorge pokry-

wanie metodg elektrolizy jednych metali
drugimi. Natomiast galwanoplastykg nazy-
wamy bardzo ladng i interesujacg metode
otrzymywania w procesie galwanicznym
wiernych kopii réznych przedmiotéw, O ile
w procesach galwanotechnicznych zalezy
nam na tym, aby nalozona warstewka meta-

lu jak najsilniej trzymata sig podloza, o tyle

w pracach galwanoplastycznych postepuje-
my wrecz odwrotinie, a mianowicie tak, aby
po skoniczonym procesie jak najtatwiej i naj-

‘dokladniej oddzielié warstewke metalu od

/

pokrywanego przedmiotu. Inaczej méwiac,
galwanoplastyka to proces, w ktérym z elek-
trolityeznie osadzonej powloki na modelu
powstaje nowy przedmiot.

Do zakresu prac galwanoplastycznych na-
lezy réwniez metalizowanie, czyli pokrywa-

nie metalami takich materialéw, jak tworzy- .

wa sztuczne, szklo, wosk, gips i inne mate-
riaty modelarskie. Z tego wynika, ze dotych-
czas zajmowalismy sie nakltadaniem powlok
galwanicznych na metale, teraz zas przy-
szed! czas na wzbogacenie naszych umiejet-
nosci o nakladanie takich samych powlok,
lecz na niemetale.

Na pierwszy rzut oka wydaje sie to wprost
nierealne, aby na takie izolatory jak wosk,
szklo czy gips nakladaé powloki metalowe
przy uzyciu pradu elektrycznego. A jednak
jest to mozliwe, bo umiemy powierzchniom

izolatoréw nadawaé przewodnictwo elek-

tryczne.

Powiedzmy, ze mamy pamiatkowy medal
brgzowy z plaskorzezbg kolumny Zygmunta
w Warszawie i pragniemy wykonaé 2 niego
kopie. W tym celu musimy przede wszystkim
sporzadzi¢ tzw. matryce, czyli negatyw —
odcisk modelu. Mamy do wyboru sporg licz-
be materiatéw mozliwych do uzycia:

- niskotopliwe stopy metalu,

— masy woskowe,
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— gline modelarskg,

— tworzywa termoplastyczne.

Jezeli matryca zostala sporzgdzona z ni--
skotopliwego stopu metali, a wigc zmateria-
tu przewodzacego prad elektryczny, to po
odpowiednim odtluszezeniu i wytrawieniu
zawieszamy ja w kapieli miedziujacej i gal-
wanicznie miedziujemy.,

W wypadku wykonania odcisku w mate-
riale izolacyjnym jego powierzchni musimy
nada¢ przewodnictwo elektryczne a dopiero
potem zawieszamy go w kapieli do miedzio-
wania.

Podezas galwanicznego miedziowania
metal osiada réwng warstewka na wlfleslej
powierzchni matrycy. Po pewnym ansie

z miedzi powstaje wierna, pozytywowa ko-

pia modelu, Tworzy ja elektrolitycznie wy-
tworzona grubosci 0,2-0,5 mm blaszka mie-
dziana. Blaszke taka oddziela sie od matrycy
i w celu jej wzmocnienia (usztywnienia) za-
lewa od tytu gipsem lub stopem olowif\nym.
Tak otrzymang kopie modelu mozemy naste-
pnie posrebrzyé¢ lub tez spatynowac, aby
nadaé¢ powierzchni miedzi wyglad imitujgcy
stare wyroby.

Metalowa matryca

Bardzo wygodne w pracy sg matryce wy-
konane z niskotopliwych stopow. Sklady ta-
kich stopow oraz ich temperature topnienia
podajemy w zamieszezone]j tabeli.

Zestaw niskotopliwych stopow
. temp. Temp Skiad temp.

Skiad lad s

stopu | | by Sklad stopu | | opn, Stopu pis iy
Bizmut 50 g Bizmut 5.0 g Bizmut 8.0
Ciow 27 g 68C |Cyna30g |73C O‘ﬁws.ocq asc
Cyna 129 Olow 2049 Cyna30g
Kadm 10 g
Bizmut 52 ¢ Bizmut 5.2 g Bizmut 7,09
Olowd0g |91 5C|Ow32g | 95C |Cynad0g | J100C
Kadm 08 g Cynat1bg Olow 204
Bizmut 60 g Bizmut 3.3 g Cyna51¢g
Cyna28g |110C [Cynad3g |120C| Otew31¢g |145C
Olow 14 g Olow33g Kadm 1.8g




Wykonujge matryce ze stopéw, unikamy
pracochlonnego nadawania przewodnictwa
elektrycznego niemetalom, Jezeli wiec chee-
my wykona¢ kopie, np. ktérejs z pieknych
naszych monet 20-zlotowych, umieszczamy
ja w malym kartonowym pudeleczku strong
kopiowang do goéry, smarujemy lekko oliwa,
po czym zalewamy warstewks stopu. Po jego
skrzepnigciu dzigki warstewce ttuszezu z la-
twoscig oddzielimy monetg od matrycy.

Teraz przychodzi kolej na dokladne odttu-
szczenie matrycy. Po pierwsze zmywamy
acetonem lub benzyng ekstrakcyjng resztki
oleju a nastgpnie robimy z miedzianego dru-
tu odpowiedni uchwyt, pewnie obejmujgcy
matrycg. Uchwyt ten poshuzy do zawieszenia
matrycy w kgpieli. Po wstepnym zmyciu
oleju, nie dotykajgc matrycy palcami, lakie-
rem chlorokauczukowym lub olejnym po-
krywamy boki i tylng powierzchnig matrycy.
Po takim zabezpieczeniu miedZ bedzie sie
osadza¢ tylko na czolowej, wklestej powierz-
chni matrycy. Nie chodzi tu o Zadng oszczed-
nos¢ lecz o zapobiezenie mechanicznemu za-
klinowaniu sie kopii na matrycy. Z kolei, aby
nalozona miedziana kopia latwo oddzielila
sie od powierzchni stopu, na matrycy musi-
my wykonaé tzw. warstewke dzielacg. Wy-
twarzanie warstewki dzielgcej polega na po-
laniu powierzchni matrycy, lub jej przetar-
ciu tamponem zwilZonym roztworem o na-
stepujgcym skladzie:

siarczek sodu Na,S 0,8g,
woda 100ml

Po oplukaniu w wodzie, uchwyt z matrycg
zawieszamy od razu w kgpieli- do miedzio-
wania.

Najodpowxedmelsza do tego celu bedzie
kqplel 0 skladz.ne

woda 11,
siarczan miedziowy CuSO;, - 5H,0 330g
kwas siarkowy stezony H,SO, 25ml

Na jednej szynie, tej od strony matrycy,
zawieszamy obie anody miedziane. Tempe-
ratura kapieli powinna wynosi¢ 20-+25°C,
gestosé pradu moze dochodzi¢ do 8 A/dm”.

W celu osiggniecia takiej gestosci prgdu

musimy oczywiscie uprzednio obliczyé po- .

wierzchnie matrycy przeznaczong do pokry-
wania, W zaleznosci od gestosei pradu, pro-

ces pnkrywama bedzie trwat od 10 godzin
przy 8 A/dm3 do 2 dni przy gestosci pradu
2 A/dm®. Aby proces pokrywania odbywat
sie prawidlowo, co jakis czas mieszamy kg-
piel miedziujacs.

Niemetalowa matryca

Odcisk plaskorzezby, monety, medalu czy
nawet ladnego liscia lub ptasiego piéra moz-
na wykonaé, stosujgc gips, masy woskowe,
gline modelarsks lub tworzywa termoplas-
tyczne,

Do odciskania przedmiotéw metalowych
o0 wyraznym, lecz plytkim rysunku, mozna
stosowaé gips, gline, tworzywa sztuczne.
Z tych ostatnich najodpowiedniejszy jest wi-
nidur. Plytke winidurowg odpowiedniej
wielkosci, ogrzang w celu zmiekczenia we
wrzgcej wodzie, kladzie si¢ na monete czy
medal, silnie przyciska i tak pozostawia do
ostygniecia.

Zamiast winiduru do sporzadzenia ma-
tryc mozemy sie postuzy¢ gipsem, gling mo-
delarska lub masg woskows. Niestety ani
gips, lub glina, ani tworzywa termoplastycz-
ne nie nadaja sie do sporzgdzania odciskow
przedmiotéw o drobnym, subtelnym rysun-
ku i przedmiotéw kruchych, wiotkich a wige
pidra gesiego czy debowego lidcia. W takich
przypadkach niezastapione sg masy wosko-
we.

A oto przepisy na ich skiady:

a) masa bardzo mlekka ~wosk pszczeli 88 g,

terpentyna 9,5g,
grafit sproszkowany 2g,
b) masa srednia - wosk pszczeli 20g,
parafina - 10g,
kalafonia T0g,
¢) masa twarda —wosk pszczeli 45g,
kalafonia 40g,
grafit sproszkowany ' 5g.

Zadaniem grafitu w tych masach jest usu-
niecie ich lepkosci. Jednak, aby masa nada-
wala sie do sporzgdzenia odciskéw przed-
miotéw o bardzo delikatnej rzezbie powierz-
chni, masa musi by¢ zupelnie jednorodna,
a wiec dokladnie wymieszana oraz bez gru-
dek i kawateczkow. Dlatego tez grafit uzy-
wany do sporzgdzania masy musimy prze-
siaé przez plétno.
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Przy sporzgdzaniu tego rodzaju mas musi-
my postepowaé nastepujaco: w blaszanym
naczyniu (np. w puszce po konserwach) sta-
piamy kolejno (zaleznie od przepisu) asfalt,
wosk, stearyne, 16j, a dopiero pézniej, z dala
od ognia terpentyne. Na samym korcu dosy-
pujemy grafit i mase chlodzimy, stale ja
mieszajgac. Pamietajmy, ze mieszanie jest ko-
nieczne, gdyz w przeciwnym razie grafit
opadnie na dno naczynia,

Jezeli chcemy wykona¢ odcisk, np. z pidra
gesiego czy liscia, to natluszezamy go lekko,
lecz réwnomiernie olejem, kiladziemy na
dnie odpowiedniej wielkosci plaskiego pu-
deteczka, po czym zalewamy stopiong masg
woskowa., Zwracamy uwage na to, Ze masa
nie moze byé za gorgea, lecz jedynie sto-
piona.

Mozemy postgpi¢ jeszcze inaczej. Do pla-
skiego pudeteczka o odpowiedniej wielkosci
wlewamy stopiong, bardzo miekka mase,
a gdy zacznie juz krzepnac, na jej powierzch-
ni kladziemy piéro czy lisé¢ i bardzo lekko,
lecz rownomiernie go dociskamy.

Nadawanie przewodnictwa

Zblizamy sie teraz do czynnosci, ktore
w duzej mierze decyduja o powodzeniu cale-
go przedsigwziecia. Musimy mianowicie po-
wierzchniom gipsu, tworzywa sztucznego,
gliny czy mas woskowych nadaé przewodni-
ctwo elektryczne. )

Zacznijmy od mas woskowych. Aby nada¢
im przewodnictwo elektryczne, powierzch-
nie odcisku musimy natrzec¢ pylem grafito-
wym lub tzw. brgzem lakierniczym. Do na-
szych celow najlepiej nadaje sig grafit koloi-
dalny, ktory m.in. jest uzywany do smarowa-
nia lozysk pracujgcych w bardzo wysokich
i bardzo niskich temperaturach. Pamietaj-
my, ze imdrobniejsze jest ziarno grafitu, tym
lepszg uzyskamy wiernosé odiworzenia ory-
ginalu.

Wspomnielismy, ze do nadawania formom
przewodnictwa uzy¢ mozna réwniez i brazu
lakierniczego (czyli tzw. zloty). Jest to bar-
dzo drobno sproszkowany stop zawierajacy
70-80% miedzi. Ostrzegamy jednak, aby nie
stosowa¢ brazu lakierniczego ,,srebrnego”.
Proszek ten stanowig malenkie ziarenka
aluminium. Niestety, metal ten na powierz-
chni od razu utlenia si¢ i dlatego kazda
czastka proszku jest pokryta cieniutka, ale
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bardzo szczelng warstewka tlenkowa AJ;,;OS,
ktora pradu nie przewodzi.

Zgromadzony grafit lub braz lakierniczy
sypiemy cieniutkg warstewka na powierzch-
nie odcisku, po czym czystym bardzo miek-
kim pedzelkwm bedziemy wcierali w powie-
rzchnie masy woskowej. Musimy niestety,
pokryé grafitem nie tylko sam negatyw mo-
nety czy medalu, ale réwniez otaczajaca go
powierzchnie szerokoéci okolo 1 cm. Aby sie
przekonaé, ktére miejsca nie sa jeszcze po-
kryte, matryce obracamy odciskiem w dét
i lekko nig potrzgsamy. Nastepnie po odwro-
ceniu matryey odciskiem do géry z fatwoscig
dostrzezemy ,lysinki’, czyli miejsca jeszcze
nie pokryte,

Weieranie pedzelkiem grafitu, lub brazu
lakierniczego jest bardzo zmudne i nudne,
ale niestety, nie znamy lepszej metody nada-
nia masie woskowe]j przewodnictwa elektry-
czZnego.

Przy modelach ze szkla i ceramiki polewa-
nej oczywigcie nie mozemy stosowac wceiera-
nia proszkéw bezposrednio, model musimy
pokryé najpierw nastepujacym roziworem:
100 g kleju stolarskiego rozpuscié w 200 ml
wody i 12 g dwuchromianu potasu w 100 ml
wody.

Oba roztwory przenosimy do ciemni
oswietlonej czerwong zarowka fotograficz-
ng, zlewamy razem i dodajemy 300 g proszku
grafitowego utartego z malg iloscig wody.
Calog¢ uzupelniamy woda do objetosci 1
litra. Dokladnie wymieszany roztwor nakla-
damy w ciemni miekkim pedzlem réwno-
mierna warstwa. Po wyschnigciu, model wy-
nosimy na éwiatlo stoneczne na 1 godzine lub
naswietlamy silng zaréwka przez 3 godziny.
Dopiero wtedy nakladamy proszek brazu
lakierniczego w postaci zawiesiny w lakie-
rze, np. nitro. Pyl metaliczny mieszamy z la-
kierem w stosunku 350 g pylu na 1 litr
lakieru. Po lekkim przeschnigciu powloki
pudrujemy jeszcze powierzchnie suchym py-
lem metalicznym.

Podczas galwanicznego  pokrywania
miedZz bedzie osiadaé tylko na tych miej-
scach formy, ktére przewodzg prad elekiry-
czny, a wiec jedynie na miejscach natartych
grafitem lub brazem. Powstaje teraz pyta-
nie, w jaki sposéb doprowadzi¢ prad elek-
tryczny od szyny do tej natartej proszkiem
powierzchni odcisku? Sposéb jest dosé pros-
ty. Calg matryce ujmujemy w ramke z drutu




lub lepiej z cienkiej blaszki miedzianej lub
mosieznej, Do ramki tej przymocawujemy
dwa druty, ktére pomogg przy zawieszaniu

" farmy na szynie. W zrobjone na powierzchni

matrycy ,,marginesy’ przewodzgce prad ele-
ktryczny w odstepach 5-6 centymetmwch
wbijamy pinezki polgczone cienkimi mie-
dzianymi drycikami z ramkg formy. Pamie-
tajmy, Ze nie wolno stosowaé tu drutow
stalowych ani aluminiowych. W ten sposéh

prad z ramki przez druciki i pinezki bedzie

doprowadzany ze wszystkich stron do natar-
tego przewodzacym proszkiem odceisku
liscia.

Forme po stronie odcisku, a wigc po stro-
nie przewodzacej prad, ostroznie zwilzamy
i jeszcze mokrg zawieszamy na §rodkowej
szynie w takiej samej jak poprzednio kgpieli
do miedziowania. Kontrolg dobrego styku
oraz faktu, czy cala powierzchnia przedmia-
tu dobrze przewodzi prad, jest jej wyglad po
2-3 minutach miedziowania. Gdy wszystko
idzie prawidlowo, powierzchnia przedmiotu
powinna byé réwnomiernie rézowa. Gdy
jednak stwierdzimy obecnog¢ miejse nie po-
krytych, przedmiot musimy koniecznie od
razu wyjac z kapieli, oplukaé w wodzie
i miejsca nie pokryte natrze¢ grafitem lub
metglicznym pylem,

Temperatura kapieli i gestos¢ pradu pa-

‘winna by¢ identyczna jak i poprzednio, Po

10-15 minutach pokrywania forme podnosi-
my i sprawdzamy, czy miedZ osiada réwno
na calej powierzchni odeisku lidcia. Jedli nie,
to poprawiamy styk. Gdy i to nie pomoze,
forme ostroznie suszymy i miejsca Zle prze-
wodzgce prad ponaownie nacieramy prosz-
kiem.

Podobnie, przez nacieranie grafitem lub
brgzem lakierniczym, nadaje sig przewadni-
ctwo elekiryczne modelom z gipsu i gliny.

-Ale odcigki gipsowe i gliniane sg porowate,

chtong wilgo¢ i zmieniaja swe wymiary. Dla-
tego tez do celow galwanoplastycznych mu-
szg by¢ uprzednio odpowiednio wykoncza-
ne, Formy gipsowe i gliniane muszg byé¢
zupelnie suche (suszenie np. na kaloryferze
musi trwaé co najmniej 36 godzin), Druga

czynnosé, to zaimpregnowanie porowatej

formy. Zrabimy to zawieszajge suchg forme
w stopionej mieszaninie 50 g wosky pszcze-
lego i 50 g parafiny ogrzanej do okoto 100°C.
Farme musimy trzymac¢ w stopionej miesza-

‘ninie tak dtugo, az ustanie uchodzenie z po-

réw pecherzykow powietrza. Po wyschnie-
ciu formy i usunieciy nadmiary lub zacie-
kow z wosku za pomocg patyczka mozemy
juz rozpoczaé naciergnie powierzehni odci-
sku proszkiem grafitowym lub metalowym.

Redukcja chemiczna

Jeszeze w inny sposob nadaje sie przewad-
nictwo elektryczne powierzchniom szkla,
ceramiki oraz tworzyw sztucznych. Takie
materialy musimy na wstepie dokladnie
umy¢ wodg z mydlem, po czym odtluseié
przez uzycie wodnego roztwory kiéregos
z plynéw do zmywania naczyn, g wigc Antka
lub Kucheika. Teraz po dokladnym opluka-
niu wodg w celu nadania powierzchni ak-
tywnosci przedmioty zawieszamy na 2 mj-

nuty w kapieli o skladzie:

chlorek cynawy SnCly lg
kwas solny stezany HCl 4ml
woda destylowana do pbjetosci 100 ml

Po oplukaniu w wodzje przedmioty mozemy
juz poddaé metalizacji metodg chemicznag.
Wadpomednio dobranych warunkach sreb-
ro wydziela sig z rozfworu i w postaci cie-
niutkiaj metalicznej blonki osiada na szkle,
ceramice, tworzywach sztucznych Ponie-
waz przedmiot po asadzeniu na nim przewo-
dzgcej warstewki srepra zawieszamy w ka-
pieli miedziujace], juz teraz musimy pomy-
gle¢ o ndpowiednim uchwycie z blachy lub
drutu miedzianego. Uchwyt ten spelnia po-
dwdjng rolg: umozliwia zawieszenie przed-
miotu na szynie katodowej oraz doprowadza
prad elektryezny z szyny do posrebrzapej
powierzchni.

Dochodzimy teraz do QZ}'TII'I()SCI bardzo -
waznej, jakq jest przygotowanie odpowied-
nich roztwordw.,

1, Roziwory soli srebra:

A. Azotan srebra AgNO;, 5 g w 100 ml

wody destylowanej,

B. Azotan srebra AgNQ;, 6,5 g w 100 ml

.wody destylowanej,

2, Roztwory pomocnjcze:
C. Wodorotlenek potasu KOH, 9 g w 100
ml wody destylowanej,
D. Wodorotlenek amonu NH,OH, 10-pro-
centowy roztwor wodny.,

3. Roztwor redukujgey:
Cukier spozywczy, 9 g w 100 ml wody
destylowanej,
Kwas azotowy HNOyj, stezony 0,5 ml.
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Do sporzgdzania wszystkich roztworow mu-
simy bezwzglednie uzywaé¢ wody destylo-
wanej.

Bezposrednio przed srebrzeniem do roz-
tworu A wkraplamy roztwér D az do chwili,
gdy poczatkowo wytrgcony osad ulegnie
rozpuszczeniu. Starajmy sie jednak unikaé
uzycia nadmiaru roztworu D. Zaraz potem
kroplami dodajemy roztwér B w takiej ilos-
ci, aby pojawilo sie tylko lekkie zmetnienie.
Gdy to juz osiagniemy, wlewamy tyle roz-
tworu C, ile na poczatku uzylismy roztworu
A, po czym ponownie wkraplamy roztwdr
D az do zupelnego rozpuszczenia si¢ powsta-
tego osadu.

Teraz zajmijmy sie roztworem redukujg-
cym. Po sporzadzeniu wedlug przepisu gotu-
jemy go 10 minut, po czym chlodzimy. )

Przedmiot przeznaczony do srebrzenia,
swiezo splukany wodg umieszcza sie w wini-
durowej kuwecie fotograficznej lub odpo-
wiedniej zlewce.

Caty roztwér srebra mieszamy w catkowi-
tg iloscig roztworu redukujacego i od razu
wlewamy do naczynia ze srebrzonym przed-
miotem. Teraz musimy energicznie kotysaé
naczyniem, aby spowodowa¢ mieszanie cie-
czy i rownomierne omywanie przedmiotu.
Wreszcie zbliza sie punkt kulminacyjny.
Ciecz w naczyniu ciemnieje, ba, staje sie
prawie czarna i nagle na powierzchni przed-
miotu zacznie sie pojawiaé l$nigce lustro.
Tworzy je warstewka metalicznego srebra,
powstajaca w wyniku redukcji jego zwigz-
~ kéw. Proces przerywamy, to znaczy przed-
miot z kuwety wyjmujemy, gdy osad zgro-
madzony na dnie naczynia przybierze barwe

zielonkawoszarg. Tak pokryty przedmiot os- -

troznie pluczemy woda. Tylko naprawde os-
troznie, bo mokra warstewka srebra $ciera
sie bardzo latwo. Przedmiot od razu zawie-
szamy w kapieli galwanicznej do gruntowa-
nia. Pamietajmy, Zze warstewka srebra jest
tak cienka i delikatna, Ze zanurzenie przed-
miotu w zwyklej kapieli do miedziowania
spowoduje rozpuszczenie jej i zniszczenie.
Podajemy skiad kgpieli do gruntowania:

siarezan miedziowy CuSO; - 5H,0 15g,
kwas siarkowy HoS0, 154,
woda do objetosci 100ml.

Swiezo posrebrzony i sptukany woda przed-
miot lgczymy drutem z-szyng katodowa,
wlgczamy prad i dopiero teraz zanurzamy go
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w kgpieli do gruntowania. Przy pokojowej
temperaturze kapieli i gestosci pradu okoto
1 A/dm® gruntowanie trwa godzine. Dopie-
ro po uplywie tego czasu przedmiot jest
wiasciwie zagruntowany. Pluczemy go wiec
wodg 1 przenosimy do wanienki ze zwykla,
znang juz kapielg do miedziowania.

Kosmetyka koncowa

Po galwanicznym nalozeniu 0,2-0,3 mm
warstewki miedzi mozemy juz oddzielié¢ ko-
pie od matrycy. Jezeli matryca byta wykona-
na z niskotopliwego stopu lub tez z masy
woskowej, a ponadto nie zamierzaliSmy
z matrycy tej wiecej korzystac, calosé zanu-
rzamy we wrzacej wodzie i... po klopocie,
W temperaturze 85-90°C ulegnie stopieniu.
Otrzymang w ten sposdb kopie w celu nada-
nia jej wiekszej wytrzymalosci zalewamy od
tytu gestym ciastem gipsowym.

W zaleznosci od potrzeb i gustu powierz-
chnie miedzi na kopii mozemy spatynowaé,
zabarwi¢ lub np. posrebrzy¢ czy poniklo-
waé. Moze sie jednak zdarzyé, ze z jednej
matrycy bedziemy chceieli otrzymac pare ko-
pii. W takim przypadku brzegi miedzianej
kopii musimy przyciaé¢ nozyczkami tak, aby
nie lgczyly sie z ramka i aby umozliwié¢
oddzielenie jej od matrycy. Jezeli podczas
oddzielania modelu od matrycy nie uszko- -
dzimy jej, to po dografitowaniu (gdy jest
z masy woskowej) lub powleczeniu warstwg
dzielagcg mozemy na niej galwanicznie for-
mowa¢ nastepny model.

Zdejmowanie miedzianej kopii z matrycy
gipsowej lub glinianej czy tworzywa sztucz-
nego nie nastrecza wiekszych trudnosci pod
warunkiem, ze brzegi kopii zostang odpo- .
wiednio przyciete.

Czasem zdarza, sig, ze chcemy pometali-
zowaé, np. odlewy medali czy ptaskorzezb
z zywicy poliestrowej. Wowczas odlewy ta-
kie po odtluszczeniu aktywujemy, srebrzy-
my i miedziujemy. Aby wyrobom takim na-
daé ladniejszy wyglad, czernimy je, po czym
przecieramy na miekkiej obrotowej szczotce
mosieznej. Zabieg ten powoduje wyblysz-
czenie miedzi na powierzchniach wystajg-
cych, natomiast partie wklgste pozostajg
matowoczarne. Tego rodzaju wykoriczenie
wyrobow miedzianych lub miedziowanych
daje doskonate wyniki.

Stefan Sekowski



